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「2019 CIIE 產學合作分享會」
主辦單位：社團法人中國工業工程學會     協辦單位：技嘉科技股份有限公司

                                            台北市電腦商業同業公會




                                   鼎新電腦股份有限公司
全球經濟及人才競爭日益加劇，學界悉心培養人才與技術研究的實用性是現今學界、企業及社會經濟發展的共同關鍵課題。
中國工業工程學會之「產學合作委員會」竭誠邀請各校教師與業界等專家學者，針對產學合作的議題，透過經驗分享與實務心得交換，增進學校與產業界之彼此瞭解，擴展產學合作的機會。期待以此分享聚會建立產學交流平台，加速產學價值整合，提升共同的競爭力，創造雙贏契機。

地點：臺北矽谷國際會議中心 (新北市新店區北新路三段223號2F)
      分享會: 2A會議廳  
時間：2019年9月28日08：30～12：00
	時間
	活動
	人員

	08:30~09:00
	與會人員報到
	

	09:00~09:20
	開幕歡迎（2樓2A會議廳）
	楊能舒理事長國立雲林科技大學

	09:20~09:50
	企業如何運用學校資源創新價值
	技嘉科技營運長白光華

	09:50~10:30
	從心開始-我的產學合作經驗
護理交班大哉問 
	國立交通大學張永佳教授

台北榮民總醫院桃園分院護理部主任楊芝齡

	10:30~10:50
	中場休息 / 大合照
	全體人員

	10:50~11:30
	產學合作的實務觀點
	中原大學郭財吉教授

日月光集團中壢廠資訊處資深處長李恕明

	11:30~12:00
	智慧製造企業實踐路徑與效益 
	鼎新電腦- 蘇景峰資深顧問


                         社團法人中國工業工程學會理事長   楊能舒

                                產學合作委員會召集人  
孟憲明 敬邀

「2019 CIIE產學合作分享會」報名表
惠請於9月20日前e-mail賜覆

聯絡人: 沈君璐小姐，(02)2959-8503 / service@ciie.org.tw 
	大名
	
	性別
	□男   □ 女

	確認
	□ 確認報名    □不克出席，謝謝邀請

	服務單位
	
	職稱
	

	電子郵件
	

	聯絡地址
	

	聯絡電話
	

	以下資訊為使主持人了解與會者的背景資訊，研討會過程引導更能符合與會者領域相關，不做其它任何用途之使用，我們亦將善盡保護您的個人資訊，謝謝！

	畢業學校
	
	主修科系
	

	CIIE 會員
	□ 是  □ 否
	未來收到產學合作研討會訊息嗎?
	□願意  □ 謝謝！不需要

	您的工作或興趣領域 (請勾選)
	工作領域
	興趣領域

	學校
	
	

	公司治理
	
	

	生產製造
	
	

	IT
	
	

	供應商
	
	

	品保/品管
	
	

	業務行銷
	
	

	其他 (請說明)
	
	


會場交通: 
地點：臺北矽谷國際會議中心

地址：新北市新店區北新路三段223號2F
分享會: 2A會議廳   
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	會議中心地址(台北矽谷Ⅱ)

交通方式
1.捷運：
新店線大坪林站
出口1(民權路)＞往台北矽谷
出口4(北新路)＞往台北矽谷
2.公車：
(1)大坪林站:

搭乘252,642,643,644,648,650

(2)民權路口：
搭乘290,290(副),綠13,10

3.開車：北二高新店交流道
(1)下新店交流道,直行中興路。轉往民權
路,再右轉北新路,上景美橋迴轉。一下橋即右
轉到達。
(2)下安坑交流道,直行中央路,左轉中正
路,再右轉民權路。直行北新路、民權路口左
轉,上景美橋迴轉。一下橋即右轉到達。
停車資訊：
◆汽車：台北矽谷Ⅱ B3付費停車場(40元/時)

◆機車：台北矽谷Ⅱ B1付費停車場(40元/次)


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
TEL: (02)2959-8503  沈君璐            E-mail：service@ciie.org.tw

